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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 次 の 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 化 合 物 半 導 体 基 板 の 製 造 方 法 。
（ ア ） 元 基 板 上 に 化 合 物 半 導 体 機 能 層 を エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 さ せ て 得 ら れ た 化 合 物 半 導 体
層 基 板 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 面 に 支 持 基 板 を 仮 接 着 す る 工 程 。
（ イ ） 該 元 基 板 の 全 部 お よ び 該 元 基 板 近 傍 の 該 化 合 物 半 導 体 機 能 層 の 一 部 を 研 磨 に よ り 除
去 す る 工 程 。
（ ウ 程 （ イ ） に よ り 露 出 し た 化 合 物 半 導 体 機 能 層 に 、 熱 伝 導 度 が 該 元 基 板 よ り 大 き い
物 質 か ら な る 高 熱 伝 導 基 板 を 接 着 す る 工 程 。
（ エ ） エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 面 に 仮 接 着 さ れ た 該 支 持 基 板 を 分 離 除 去 す る 工 程 。
【 請 求 項 ２ 】
　 次 の 工 程 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 化 合 物 半 導 体 基 板 の 製 造 方 法 。
（ カ ） 元 基 板 上 に 化 合 物 半 導 体 機 能 層 を エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 さ せ て 得 ら れ た 化 合 物 半 導 体
層 基 板 の エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 面 に 、 熱 伝 導 度 が 該 元 基 板 よ り 大 き い 物 質 か ら な る 高 熱 伝 導
基 板 を 接 着 す る 工 程 。
（ キ ） 該 元 基 板 の 全 部 お よ び 該 元 基 板 近 傍 の 該 化 合 物 半 導 体 機 能 層 の 一 部 を 研 磨 に よ り 除
去 す る 工 程 。
【 請 求 項 ３ 】
　 化 合 物 半 導 体 機 能 層 が 、 Ｉ ｎ 、 Ｇ ａ お よ び Ａ ｌ か ら な る 群 よ り 選 ば れ る １ 種 以 上 を 含 み
、 か つ Ｎ 、 Ｐ 、 Ａ ｓ お よ び Ｓ ｂ か ら な る 群 よ り 選 ば れ る １ 種 以 上 を 含 み 、 少 な く と も ２ 層
か ら な る 化 合 物 半 導 体 機 能 層 で あ る 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 高 熱 伝 導 基 板 が 、 Ａ ｌ 、 Ｃ ｕ 、 Ｆ ｅ 、 Ｍ ｏ 、 Ｗ 、 ダ イ ヤ モ ン ド 、 Ｓ ｉ Ｃ 、 Ａ ｌ Ｎ 、 Ｂ Ｎ
ま た は Ｓ ｉ の い ず れ か １ 種 以 上 を 含 む 高 熱 伝 導 基 板 で あ る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記 載
の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ に 記 載 の 製 造 方 法 に よ り 製 造 さ れ た 化 合 物 半 導 体 基 板 を 用 い る こ と を 特 徴
と す る 電 子 デ バ イ ス の 製 造 方 法 。
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